
（R6年度）ティーチングアワード受賞者一覧

学科 プログラム 学年 氏名 科目名

土木建築学科 1年 壇 一男, 川井 敬二 物理・化学Ⅰ

土木建築学科 圓山 琢也 交通計画学

土木建築学科 稲垣 直人 情報処理基礎

土木建築学科 吉城 秀治 災害リスク工学

土木建築学科 皆川 朋子 測量学

土木建築学科 2年 田中 智之 建築計画Ⅰ

土木建築学科 3年 丸山 直也 建築設備計画学

機械数理工学科 1年 中島 雄太 工業力学基礎

機械数理工学科 久保田 章亀, 小俣 誠二 プロジェクト実習

機械数理工学科 久保田 章亀 機器製作実習

機械数理工学科 久保田 章亀 機器製作学通論

機械数理工学科 久保田 章亀 切削加工学

機械数理工学科 中西 義孝, 中島 雄太 特殊加工学

機械数理工学科 吉川 浩行 流体機械

情報電気工学科 1年 嵯峨 智 ものづくり入門実習

情報電気工学科 浪平 隆男 電気回路演習Ⅱ

情報電気工学科 嵯峨 智 フーリエ解析

情報電気工学科 岡島 寛 電気回路Ⅱ

情報電気工学科 岡島 寛 制御工学Ⅱ

情報電気工学科 上瀧 剛 画像処理・パターン認識

情報電気工学科 野口 祐二 電気電子材料

材料・応用化学科 1年
畠山 一翔, 杉本 学, 徐 薇, 北村 裕介, 猪股
雄介, 粟屋 恵介

数学演習Ⅰ

材料・応用化学科 深港 豪 有機化学Ⅰ

材料・応用化学科 勝田 陽介, 杉本 学, XU WEI 化学実験Ⅱ

材料・応用化学科 勝田　陽介 生化学Ⅱ

材料・応用化学科 新留 琢郎 バイオテクノロジー

材料・応用化学科 2年 山崎 倫昭 材料物理化学

材料・応用化学科 3年 峯 洋二 破壊工学

半導体デバイス
工学課程

1年 青柳 昌宏 半導体概論

半導体デバイス
工学課程

3年 百瀬 健 半導体プロセスⅡ

物質材料工学教育プログラム

電気工学教育プログラム、
電子工学教育プログラム、
情報工学教育プログラム

応用生命化学教育プログラ
ム、
応用物質化学教育プログラム

3年

土木工学教育プログラム、
地域デザイン教育プログラム

2年

3年

建築学教育プログラム

機械工学教育プログラム、
機械システム教育プログラ
ム、
数理工学教育プログラム

2年

3年

2年

3年

2年


